
 
 

Delock Feuilles de cuivre 35 x 7 mm, autoadhésives,
200 unités
 

 

Description
 

Ces feuilles de cuivre de Delock sont employées pour le blindage
EMI / RFI pour évacuer les charges électrostatiques. Elles sont
parfaites pour le montage de modules Keystone et de connecteurs
RJ45.

 

N° produit 66974
 

 EAN: 4043619669745
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Spécifications techniques

Blindage EMI / RFI
Auto-adhésif
Epaisseur : env. 0,06 mm
Matériau : cuivre
Dimensions (Lxl) : env. 35 x 7 mm

 

Contenu de l’emballage

200 x feuilles de cuivre

 

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.com
66974

1 / 3
30.05.2022



 
 

Image
 

 

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.com
66974

2 / 3
30.05.2022



  Physical characteristics  

   Matériaux:
 

  
 

cuivre
 

 

   Longueur:
 

  
 

35 mm
 

 

   Width:
 

  
 

7 mm
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